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1 . Bel diesenn Bericlit handelt as sich um den internationalen voriauf (gen Pruf ungsbericht, der von der mit der 
internationalen vorlaufigen PrQfung beauftragten Behdrde nach Artikel 35 erstelit wurde und dem Anmelder gemaB 
Artikel 36 ubermittelt wird. 

2. DIeser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter eInschlieBllch dieses Deckblatts. 

3. AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 

a. 13 (an den Anmelder und das Internationale Buro gesandt) insgesamt 2 Blatter; dabei handelt es sichi um 

S Blatter mit der Beschreibung, Anspructien und/bder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 
zugrunde liegen, und/bder Blatter mit Berichtigungen, denen die Beh5rde zugestimmt hat (slehe Regel 
70.16 und Abschnltt 607 der Venwaltungsvorschriften). 

□ Blatter, die fruhere Blatter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen 
Grunden nach Auffassung der Behdrde eine Anderung enthalten, die uber den Offenbarungsgehalt der 
Internationalen Anmeldung In der ursprQnglich eingereichten Fassung hinausgeht. 

b. □ (nuran das Internationale Buro gesandt) insgesamt (bitte Art und Anzahl derides elektronischen Datentrager(s) 

angeben) , der^ie ein Sequenzprotokoll undXDder die dazugehorigen Tabellen enthaltfenthalten, nur in 
elektronischer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (slehe Abschnltt 802 der 
Verwaltungsvorschriften). 



Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

Grundlage des Berichts 
Prioritat 





Feld 


Nr. 


1 


□ 


Feld 


Nr. 


11 


□ 


Feld 


Nr. 


Ml 


□ 


Feld 


Nr. 


IV 


IS 


Feld 


Nr. 


V 


□ 


Feld 


Nr. 


VI 


□ 


Feld 


Nr. 


VII 


□ 


Feld 


Nr. 


VIII 



Keine Erstellung eines Gutachtens Qber Neuheit, erfinderlsche TStigkeit und gewerbllche 
Anwendbarkeit 

Mangelnde Einheitlichkeit der Erflndung 

BegrQndete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtllch der Neuheit, der erfinderischen TStigkelt 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erkl§rungen zur StGtzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur Internationalen Anmeldung 



Datum der EInreichung des Antrags 



23.02.2006 



Datum der Fertigstellung dieses Berichts 



05.04.2006 



Name und Postanschrift der mit der internationalen vorlSufigen 
PrQfung beauftragten Behdrde 

Europdisches Patentamt 
D-80298 MQnchen 

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 



BevollmSchtigter Bediensteter 
Molenaar, E 

Tel. +49 89 2399-2159 



( J) 



Fomriblatt PCT4 PEA/409 (Deckblatt) (Aprli2005) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT Internationales Aktenzelchen 

UBER DIE PATENTIERBARKEIT PCTyEP2005A)5091 9 



Feld Nr. I Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie 
eingerelclit wurde, sofern unter diesem Punkl nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bericht beruht auf einer Ubersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, 

bei der es sich um die Sprache der Obersetzung handelt, die fur folgenden Zweck eingerelcht worden Ist: 

□ Internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ Internationale vorlaufige Prufung (nach Regeln 55.2 und/bder 55.3) 

2. Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 
Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als 
"ursprunglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 

1 ^ 3-6 in der ursprunglich eingereiohten Fassung 

2, 2a eingereicht mit dem Antrag 



Anspruche, Nr. 

1-5 In der ursprQnglich eingereiohten Fassung 

Zeichnungen, Blatter 

1/1 in der ursprunglich eingereiohten Fassung 



□ einem Sequenzprotokoll undA)der etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
aufgelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich eingereiohten Fassung hinausgehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft, konnen elnlge oder alle dieser Blatter mit der Bemerkung 
"ersetzt" versehen werden. 
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Internationales Aktenzeichen 
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Feld Nr V Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erf inderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststeilung „ 

1. Feststellung 
Neuheit (N) 

Erflnderische Tatigkeit (IS) 
Gewerbliche Anwendbarkeit (lA) 



Ja: 


Anspruche 


1-5 


Nein: 


Anspruche 




Ja: 


Anspruche 


1-5 


Nein: 


Anspruche 




Ja: 


Anspruche: 


1-5 


Nein: 


Anspruche: 





2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 
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Internationales Aktenzeichen 
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Zu Punkt V 

Begrundete Feststeilung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erkiarungen zur Stutzung dieser 
Feststeilung 

Die Anmeldung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Leiterplatten und/oder 
entsprechende Konstrukten nach Anspruch 1 . 

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1 : WO 02/07841 1 A (SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT; BUSCH, GEORG) 3. 

Oktober 2002 (2002-1 0-03) 
D2 US-A-5 758 41 3 (CHONG ET AL) 2. Juni 1 998 (1 998-06-02) 

Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik gegenuber dem 
Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart als Stand der Technik (Selte 2, 
Zeile 9 -Seite 3, Zeile 5 und Seite 4 Zeiie 12 - Seite 5, Zelle 25; Figuren 1-3) ein Verfahren 
zur Herstellung von Leiterplatten mit Stellen, an denen Durchkontaktierungen (133) 
realisiert sind, zumindest in deren Nahe welter Leiterbahnen (15,120) Oder eine elektrisch 
leitende Schicht vorgesehen sind. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von dem bekannten Verfahren durch 
das Bohren von Im GroBenbereich von 20 Mikrometer liegenden Durchgangsbohrungen 
fur die Durchkontaktierungen und durch das Durchkontaktieren, indem eine elektrisch 
leitende Gesamtschicht aufgebaut wird, bevor die Durchgange mit einem Standardmittel 
gefiillt werden. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT). 

Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen werden, 
daB Durchkontaktierungen im GroBenbereich von 20 Mikrometer mit einer leitenden 
Beschichtung und auBerdem danach mit einem Standardmittel aufgefullt, realisiert werden 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 1) (EPA-Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 
(BEIBLATT) 



Internationales Aktenzeichen 



PCT/EP2005/050919 



mussen. 

Die in Anspmch 1 der vorliegenden Anmeldung fur diese Aufgabe vorgeschlagene Losung 
beruht auf einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT) well die vorhandenen 
Dokumente keinen Hinweis auf die Kombinatlon der kennzeichnenden Merkmale geben. 

Dokument D2 offenbart nur fur die Vias f24.26.27.28.29) ein GroBenbereich von 120 
l\/likrometer oder weniger (Spalte 4, Zeile 49-52). 

Die Anspriiche 2-5 sind vom Anspruch 1 abhangig und erfullen damit ebenfalls die 
Erfordernlsse des PCT In bezug auf Neuheit und erfinderlsche Tatigkeit. 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 2) (EPA-Januar 2004) 
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Bei den Kurzschlussen muss es sich dabei nicht zwangslaufig 
jeweils um extrem niederohmige Kurzschlusse handeln. Kurz- 
schliisse sind auch dann vorhanden, wenn der Isolationswider- 
sta.nd kleiner Unendlich wird, so dass die M5glichkeit be- 
5 steht, dass Kriechstr5me flielien, 

Aus dem Dokiiment WO 02/078411 A ist ein Verfahren zur Her- 
stellung von Leiterplatten mit Stellen bekanntr an denen 
Durchkontaktierungen realisiert sind, zumindest in deren NShe 

10 weiter Leiterbahnen oder eine elektrisch leitende Schicht 
vorgesehen ist. Dabei weisen die Durchgangsbohrungen der 
Durchkontaktierungen Durchmesser auf, die oberhalb eines 
Groftenbereichs von 20 Mikrometer sind. Weiter fehlt ein Ver- 
fahreTtsschritt, in dem das Durchkontaktieren dadurch erfolgt, 

15 dass eine elektrisch leitende Gesamtschicht aufgebaut wird, 

bevor die Durchgange mit einem Standardmittel geftillt werden. 

Aus dem Dokument US-A-5 758 413 ist ein Verfahren zur Her- 
stellung von Mehrlagenleiterplatten bekannt mit nur fiir die 
2 0 Durchkontaktierungen einen Durchmesser von 120 Mikrometer und 
weniger - 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein einf aches und 
kostengiinstiges Verfahren zur Herstellung von Leiterplatten 
2 5 und/oder entsprechenden Konstrukten mit Stellen, an denen 

Durchkontaktierungen realisiert sind, zumindest in deren Nahe 
weiter Leiterbahnen oder Ahnliches vorgesehen sind, an- 
zugeben . 

30 Diese Aufgabe wird erf indungsgemaft durch ein Verfahren ge- 
lost, das die im Anspruch 1 angegebenen Verf ahrensschritte 
aufweist . 

Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass es einfach in der Ab- 
35 wicklung ist und dass trotzdem sichergestellt ist, dass keine 
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Kurzschlusse zwischen den Durchkontaktierungen und den zumin- 
dest in der Nahe der Durchkontaktierungen angeordneten Lei- 
terbahnen oder dementsprechend Ahnlichen fabriziert sind. 

Das Verfahren ist einfach in der Abwicklung und es ist kos- 
tengiinstig, weil insbesondere ein sehr aufwendiger Burst-Ver- 
f ahrensschritt/ in dem die OberflSche der Leiterplatte oder 
eines entsprechenden Konstrukts gebiirstet wird, eingespart 
wird. Das Verfahren ist auch deshalb einfach und kostengans— 
tig, weil durchwegs Standardmittel verwendbar sind und es so- 
mit nicht notwendig ist, Spezialmittel zumindest bei manchen 
Verf ahrensschritten zu verwenden* Das Verfahren gewahrleistet 
die Kurzschlusssicherheit insbesondere auch oberhalb der 
Durchkontaktierungen, weil oberhalb der Durchkontaktierungen 
praktisch drei rsolirerBchichten aufgebracht sind. Erstens ist 
damit eine insgesamt relativ dicke Gesamtisolierschicht rea- 
lisiert und ist zweitens die Wahrscheinlichkeit, 
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Deutsches Patent- und Markenamt 



Munchen. den 07. Februar 2005 
Telefon: (0 89) 21 95 - 21 89 
Aktenzeichen: 10 2004 021 062.4-34 

Anmelder: Siemens AG 



Deutsches Patent- und Markenamt - 80297 Munchen 



Siemens AG 
Abholfach im DPMA 
Munchen 



CT iPS AM Moh P ^ 



rec. FEB 1 7 2005 
time linnit 



IhrZeichen: 2004P04704 DE 



Bitte Aktenzeichen und Anmelder bei 
alien Eingaben und Zahlungen angeben 



Zutreffendes 1st angekreuzt und/oder ausgefullt! 




Prufungsantrag, Einzahlungstag am 17. Mai 2004 
Eingabe vom 



emgegdngen am 



Die Prufung der oben genannten Patentanmeldung hat zu dem nachstehenden Ergebnis gefuhrt. 
Zur AuRerung wird eine Frist von 

Vier Monat(en) 

gewahrt. Die Frist beginnt an dem Tag zu laufen, der auf den Tag des Zugangs des Bescheids folgt. 

Fur Unterlagen, die der AuBerung gegebenenfalls beigefugt werden (z.B. Beschreibung. Beschrelbungsteiie, Patentanspruche, 
Zeichnungen), sind je zwei Ausfertigungen auf gesonderten Blattem erforderlich. Die AuBerung selbst wird nur In einfacher 
Ausferligung benotigt. 

Werden die Beschrelbung, die Patentanspruche Oder die Zeichnungen im Laufe des Verfahrens geandert, so hat der Anmelder, 
sofem die Anderungen nicht vom Deutschen Patent- und Markenamt vorgeschlagen sind, im Einzelnen anzugeben, an welcher 
Stelle die In den neuen Unterlagen beschriebenen Erfindungsmerkmale In den ursprunglichen Unterlagen offenbart sind. 

In diesem Bescheid sind folgende Entgegenhaltungen erstmalig genannt. (Bei deren Nummerierung gilt 
diese auch fur das weitere Verfahren): 




wg 



Hinyt^ auf die IMogllchlceit der Gebrauchsmusterabzweigung 

Der Anmelder einer mit Wirkung fur die Bundesrepublik Deutschland eingereichten Patentanmeldung kann eine Gebrauchsmusteranmeidung. 
die den gleichen Gegenstand betrifft, einrelchen und gleichzeitrg den Anmeldetag der fruheren Patentanmeldung in Ansprueh nehmen. Diese 
Abzweigung (§ 5 Gebrauchsmustergesetz) ist bis zum Ablauf von 2 Monaten nach dem Ende des Monats moglich, in dem die 
Patentanmeldung durch rechtskraftige Zuruckweisung, freiwilllge Riicknahme Oder Rucknahmefiktion eriedigt, ein Einspruchsverfahren 
abgeschlossen Oder - Im Falle der Ertellung des Patents - die Frist fur dfe Beschwerde gegen den Ertellungsbeschluss fruchtlos verstrichen Ist. 
Ausfuhrliche Informationen uber die Erfordemisse eIner Gebrauchsmusteranmeidung. einschlielilich der Abzweigung, enthalt das Merkblatt fur 
Gebrauchsmusteranmelder (G 6181), welches kostenlos beim Patent- und Markenamt und den Patentinformatlonszentren erhaltlich ist. 




P 2401.1 

1.04 



Dokumentenannaiime 
und Naclitbriefkasten 
nur 

ZweibrQckenstraQe 12 

S-Bahnanschluss im 
Mtinchner Verkehrs- und 
Tarifverbund (MW): ^ 



Hauptgebaude 

Zweibriickenstralie 12 
Zweibruckenstrafie 5-7 (Breiterhof) 
Markenabteilungen: 
Cincinnatlstrafte 64 
81534 Munchen 

Zweibruckenslr. 12 (Hauptgebaude) 
Zweibriickenstr. 5-7 (BneiterhoO 
31 - S8 Haltestelle Isartor 



Hausadresse (fur Fracht) 

Deutsches Patent- und Markenamt 
Zweibrijckenstra&e 12 
80331 Munchen 



Telefon (089) 2195-0 
Telefax (089)2195-2221 
Internet: http://www.dpma.de 



Zahlungsempf anger: 
Bundeskasse Weiden 

BBk Munchen 
Kto.Nr.:700 010 64 
BLZ:700 000 00 

BIG (SWIFT-Code): MARKDEF1700 
IBAN: DEd4 7000 0000 0070 0010 54 



Cincinnatistrafle: 

82 Haltestelle Fasangarten 
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(1) EP1 302 247 A1 

(2) US 5 090 120 

(3 ) DE101 21 673 A1 

1- Durchkontaktierte Leiterplatten mit Isolierstoff gefullten 
Bohrungen ( Via Hole Plugging ) bzw. deren Verfahren gehoren 
zum allgemein bekannten Stand der Tec.hnik , vgl. .z.B. 
EP 1 302 247 A1^ siehe Fig. 1 mit Beschreibung, insbesondere 
Seite 3, Zeilen 43 bis 4 6 . . plugging holes in printed 
• circuit boards . . 

Hierbei ist davon auszugehen, dass die Leiterplatten nach 
iiblichen Verfahren hergestellt werden^ worunter auch die 
allgemein gebrauchlichen At zverfahren gehoren. 

Durch diesen allgemein bekannten Stand der Technik ist ein 
Teil des Verfahrens nach Patent anspruch 1 bekannt. 

Demgegenuber verbleiben beim anmeldungsgemSlJen Verfahren 

lediglich als selbstverstandlich anzusehende MaBnahmen wie 

a) 

- Vorsehen von Bohrungen im Grofienbereich von 20|am 

- weiteres Aufbringen von Leiterlagen 

- Priifen der Leiterplatte 
und 

- Vereinzelnen der Leiterplatten ( Heraustrennen aus Nutzen ), 



sowie das 
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b) 

- zusatzliche Aufbringen von Schutzlacken { Lotstoplack etc, ) 
durch einen zweistufigen Lackauftrag. 

Die unter Pkt. a) genannten MaBnahmen lassen keinerlei 
iaberraschenden Effekte erkennen, da es sich hierbei 
ersic.htlich urn auf dem Leiterplattengebiet allgemein iibliche 
Malinahmen handelt, die bedarf sorientiert vorgesehen werden 
konnen . 

Im grundsatzlichen Aufbringen von Schutzlacken ( Lotstoplack 
etc. ) nachi Pkt. b) kann ebenfalls nur rein f achmannisches 
Tun gesehen werden, zumal das Vorsehen von Lotstoplacken 
bekannterweise bei anspruchsvollen Leiterplatten ( hohere 
Packungsdichte kleine Bohrungen ! etc, ) obligatorisch ist. 
Das Aufbringen. von LOtstoplacken in Form eines zwe±st.uf igen 
( two step ) Auftrages gemcLB vorliegender Art ist auf dem 
Gebiet der Leiterplatten ebenfalls bekannt, vgl, z.B. 
US 5 090 120 , Fig. la +lb mit Beschreibung oder 
DE 101 21 673 A1> Fig, mit Beschreibung, 

Der vorliegende Patentanspruch 1 ist somit mangels 
Erf indungshohe nicht gewahrbar. 

2. Auch -die MaBnahmen der auf Patentanspruch 1 direkt oder 
indirekt riickbezogenen Anspriiche 2 bis 5 lassen keine 
eigenstandig erf inderischen Merkmale erkennen. 

So sind die Malinahmen nach den Anspriichen 2 und 3 ersichtlich 
rein bedarf sorientierter/fachmannischer Art. 
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Auch die MaJinahme nach Anspruch 4, Leiterstrukturen durch 
Aufbringen von Leitpasten - worunter auch die . Carbonpasten 
fallen - zu realis'ieren sind allgemein bek^nnt und ublich. 

Das Vereinzelnen , d-h. Heraustrennen von Einzelleiterplatten , 
aus Mehrfachnutzen^ nach Anspruch 5 durch einen. Frasvorgang 
zu bewerkstelligen ist ebenfalls allgemein ublich. 

3. Die Merkmale nach den Patentanspriichen 2 bis 5 konnen daher 
nicht patentbegrundend sein. Auch lassen sie derzeit nichts 
erkennen, was im Zusammenwirken initeinander oder mit den 
Merkmalen nach dem Patentanspruch 1 patentbegrundend sein 
k5nnte- 

Da auch in den ubrigen Unterlagen derzeit nichts Patentf ahiges 
erkennbar ist, kann kein gewahrbar erscheinender 
Patentanspruch vorgeschlagen werden, 

Mit der Zuruckweisung der Anmeldung ist daher zu rechnen. 



Prufungsstelle fur Klasse H 05 K 




Dipl.-lng. Niedermeier 
Tel. 3154 



Aniaqen: 

3 Entgegenhaltungen 



